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股票简称：神工股份 股票代码：

６８８２３３

锦州神工半导体股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

锦州神工半导体股份有限公司 （以下简称 “神工股份”、“本公司”、“发行

人”或“公司”）股票将于

２０２０

年

２

月

２１

日在上海证券交易所上市。本公司提醒投

资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切

忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真

实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均

不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站（

ｈｔｔｐ

：

／／

ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审

慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资

者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期风险包括但不限于以下几种：

１

、涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市

首日涨幅限制比例为

４４％

、跌幅限制比例为

３６％

，之后涨跌幅限制比例为

１０％

。

科创板企业上市后

５

日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市

５

日后，涨

跌幅限制比例为

２０％

。 科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、

深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

２

、流通股数量

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为

３６

个月或

１２

个月，保荐机构跟投

股份锁定期为

２４

个月，网下限售股锁定期为

６

个月。 本次公开发行

４０

，

０００

，

０００

股，发行后总股本

１６０

，

０００

，

０００

股。 其中，无限售条件的流通股为

３６

，

５６６

，

６６７

股，占发行后总股本的

２２．８５％

，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

３

、科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价

格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，

融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为

担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承

担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是

指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资

融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动

时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流

动性风险。

４

、本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为

２１．６７

元

／

股，此价格对应的市盈率为：

（

１

）

２４．４０

倍 （每股收益按照

２０１８

年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本

计算）；

（

２

）

１９．５７

倍 （每股收益按照

２０１８

年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本

计算）；

（

３

）

３２．５３

倍 （每股收益按照

２０１８

年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本

计算）；

（

４

）

２６．１０

倍 （每股收益按照

２０１８

年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本

计算）。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（

２０１２

年修订），公司所处行业

为非金属矿物制品业（

Ｃ３０

）。 截至

２０２０

年

２

月

６

日（

Ｔ－３

日），中证指数有限公司

发布的最近一个月行业平均静态市盈率为

１４．９９

倍，本次发行价格所对应的发

行人

２０１８

年扣除非经常性损益前后孰低的市盈率为

３２．５３

倍，高于中证指数有

限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 存在未来股价下跌给投资者

带来损失的风险。

二、特别风险提示

（一）核心技术泄露风险

公司在集成电路刻蚀用单晶硅材料领域已掌握无磁场大直径单晶硅制造

技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等多项核心技术。

截至本上市公告书签署日，公司拥有

２４

项专利，其中

２

项为发明专利，

２２

项

为实用新型专利，出于技术秘密保护的考虑，公司核心技术并未全部申请发明

专利，公司发明数量低于同行业水平。公司仅对论证后适用于申请专利的技术

通过申请专利等方式加以保护，经过论证不适于申请专利的核心技术，公司将

其纳入公司技术秘密保护范围。

若公司未能对上述核心技术进行有效保护，则将导致因技术人员流失、技

术资料被恶意留存或复制等因素导致核心技术泄露的风险。

（二）经营业绩大幅下滑的风险

公司

２０１９

年第一季度主营业务收入为

８

，

３４１．３８

万元，第二季度为

５

，

７４７．７５

万元，二季度环比下滑

３１．０５％

，公司

２０１９

年

６

月末在手订单金额出现较大幅度

下滑，截止

２０１９

年

６

月末在履行订单仅

１

，

６４３

万元。 公司

２０１９

年第三季度主营营

业收入为

２

，

５５６．３４

万元，较

２０１９

年第二季度环比下滑

５５．５３％

。 公司

２０１９

年

１－９

月营业收入为

１６

，

６４７．２１

万元，较去年同期下降

１３．９７％

，

２０１９

年

１－９

月净利润为

７

，

５１６．２９

万元，较去年同期剔除股份支付影响后的净利润下降

１８．１０％

。

２０１９

年

尤其是

２０１９

年第二季度以来， 公司营业收入及利润水平持续下降， 公司存在

２０１９

年第二、三季度经营业绩环比大幅下滑的情形。

公司产品主要向电极制造商销售， 经电极制造商机械加工制成集成电路

刻蚀用硅电极，直接应用于芯片制造刻蚀环节，随着刻蚀工序不断消耗。 半导

体行业景气度通过影响存量芯片生产线的产能利用率以及芯片生产线的新增

投资水平等主要中间变量，并最终影响集成电路刻蚀用单晶硅材料市场需求，

因此公司产品销售与半导体行业景气度高度相关，此外，硅电极制造商对下游

需求的趋势判断也会影响公司的订单金额。

导致公司

２０１９

年

１－９

月业绩下滑的主要原因为中美贸易摩擦、日韩贸易

摩擦、智能手机、数据中心、汽车等终端需求增长乏力、

５Ｇ

普及未及预期等

因素导致的半导体行业景气度整体下滑。

２０１８

年以来，中美贸易摩擦不断反

复，国际贸易保护主义持续抬头，在此背景下，集成电路产业链的整体需求

受到抑制，中国芯片生产线新增投资受到抑制，行业景气度整体下滑；

２０１９

年

７

月， 日本政府宣布对出口韩国的部分半导体产业核心原材料加强管制，

全球主要芯片制造商三星、 海力士等韩国企业的芯片生产均受制于前述材

料供给，行业景气度随之下滑。 此外，公司产品与半导体制造设备中的刻蚀

设备匹配，终端应用于芯片制造刻蚀环节，半导体制造设备销售规模与芯片

生产线的新增投资水平具有较强的相关性， 因此全球半导体制造设备市场

景气度对公司产品销售具有较大的影响。 根据

ＳＥＭＩ

预测数据，

２０１９

年度全

球半导体制造设备销售额将从

２０１８

年度历史最高点

６４５

亿美元下降

１８．４％

至

５２７

亿美元。

报告期内，公司产品主要向日本、韩国、美国销售，中美贸易摩擦、日韩贸

易摩擦对行业及公司业务带来较大的不利影响， 使公司向上述国家客户的销

售收入减少，进而导致公司利润水平下滑。同时公司下游客户采购计划的调整

相比行业景气度恢复具有一定的滞后性，且半导体行业属于周期性行业，行业

整体需求恢复时间仍存在不确定性， 导致公司

２０１９

年

１－９

月业绩下滑的主要

因素在短期内仍可能进一步持续， 公司预计

２０１９

年度可实现的营业收入区间

为

１８

，

０００．００

万元至

１９

，

０００．００

万元，同比下降

３２．７５％

至

３６．２９％

；预计

２０１９

年度可

实现归属于母公司股东的净利润区间为

７

，

３００．００

万元至

７

，

７００．００

万元，同比下

降

２７．７５％

至

３１．５０％

， 公司

２０１９

年全年及以后年度销售收入和利润水平存在大

幅下滑的风险。

（三）行业周期性风险

半导体行业属于周期性行业，行业增速与全球经济形势高度相关。 此外，

半导体行业的周期性还受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、自身库存

变化等因素的影响。近年来，半导体行业研发周期不断缩短，新技术、新工艺的

不断应用导致半导体产品的生命周期不断缩短。

２０１９

年度，全球半导体行业步入行业周期的下行阶段，终端市场需求有所

放缓，导致半导体设备及材料行业市场规模缩减，根据

ＳＥＭＩ

预计，

２０１９

年度全

球半导体制造设备销售额将从

２０１８

年度历史最高点

６４５

亿美元下降

１８．４％

至

５２７

亿美元。

公司主要产品为高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料， 主要销售给硅电极

制造商，经机械加工为芯片制造刻蚀环节所需的硅电极。公司产品销售直接受

半导体行业景气度的影响。若半导体行业市场需求出现周期性下滑，公司的经

营业绩存在波动风险。

（四）公司治理及内控风险

１

、无实际控制人风险

公司无控股股东、无实际控制人，本次发行前，公司主要股东矽康及其

一致行动人、更多亮、北京创投基金分别持有公司

３３．０４％

、

３０．８４％

、

２９．２８％

的

股份，持股比例接近且均为

３０％

左右，公司现任董事会由

９

名董事组成，其中

矽康提名

２

名非独立董事及

１

名独立董事，北京创投基金提名

２

名非独立董事

及

１

名独立董事，更多亮提名

２

名非独立董事，三方均对公司治理结构和经营

管理具有重要影响。在上述无实际控制人的公司治理格局下，如公司股东之

间出现分歧，公司可能面临董事会、股东大会提案未能获得通过的风险，导

致公司决策效率降低、贻误业务发展机遇，进而对公司经营业绩造成不利影

响。

公司全体股东已出具关于不谋求控制权的承诺， 自公司股票上市之日起

３６

个月内不谋求对公司的控制权， 亦不会与公司本次发行前的股东争夺对公

司的控制权。上述不谋求控制权的承诺有利于保证公司股权结构稳定、生产经

营不因控制权发生变化而受到影响；基于上述承诺，公司无实际控制人的股权

及控制结构、 董事会构成等公司治理结构在公司股票上市之日起

３６

个月内发

生实质性变化的可能性较小。

公司全体股东出具的关于不谋求控制权的承诺的具体内容详见本上市公

告书“第八节 重要承诺事项”。

２

、北京创投基金减持风险

本次发行前公司主要股东北京创投基金持有公司

２９．２８％

的股份，按照

本次拟公开发行股份

４

，

０００

万股计算， 本次发行后北京创投基金持有公司

２１．９６％

的股份。 北京创投基金承诺，自公司股票上市之日起

１２

个月内，不转

让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司的股份，也不提议由公司

回购该部分股份；自锁定期届满之日起的

２４

个月内，累计减持公司股份的

数量可能达到所持有公司股份数量的

１００％

。如北京创投基金在锁定期满后

全额减持所持有的公司股份，将导致公司本次发行前三方主要股东及其一

致行动人持股比例接近的股权结构发生变化，并可能导致公司董事会成员

构成发生变化，公司治理结构的变化可能对公司经营和业绩的稳定性产生

不利影响。

（五）经营受阳光能源控股及其附属公司影响的风险

阳光能源控股为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其发行的股票

于香港联合交易所上市交易（股票代码：

０７５７．ＨＫ

），发行的存托凭证于台湾

证券交易所上市交易（存托凭证代码：

９１５７．ＴＴ

），实际控制人为自然人谭文

华，锦州阳光能源、佑华硅材料均为阳光能源控股间接持有

１００％

股权的公

司；

２０１８

年度及

２０１９

年上半年阳光能源控股及其附属公司的主要业务为买

卖及制造太阳能多晶及单晶硅棒、硅片，以及提供太阳能多晶及单晶硅棒、

硅片的加工服务，并生产及买卖光伏电池及组件、安装光伏系统以及经营

光伏电站等。 报告期内， 阳光能源控股曾出现较大幅度亏损，

２０１６

年度、

２０１７

年度、

２０１８

年度和

２０１９

年

１－６

月，阳光能源控股根据《香港财务报告准

则》披露的权益股东应占利润分别为

－２３

，

９１５

万元、

１０

，

７４６

万元、

－２２

，

２４０

万

元和

－１８

，

４２１

万元。报告期内，阳光能源控股股价低迷，

２０１８

年

１２

月

３１

日其股

票收市价为每股

０．１０１

港元，

２０１９

年

６

月

３０

日前最后一个交易日其股票收市价

为每股

０．１１０

港元。

报告期内，阳光能源控股及其附属公司锦州阳光能源、佑华硅材料等公司

曾与公司存在关联关系，现任阳光能源控股董事、首席执行官谭鑫曾于

２０１３

年

至

２０１５

年期间担任公司前身神工有限董事；公司主要股东矽康、更多亮以及公

司董事潘连胜、袁欣、庄坚毅、庄竣杰历史上曾与阳光能源控股及其附属公司

存在合作关系，报告期内更多亮、庄坚毅、庄竣杰与锦州阳光能源共同投资并

在该共同投资的企业担任董事、监事职务；公司部分生产人员、研发人员、行政

管理人员曾在锦州阳光能源任职， 公司骨干员工中曾在锦州阳光能源任职的

比例近

４１％

；公司报告期内向锦州阳光能源租用厂房、采购电力、采购多晶硅

等原材料， 向佑华硅材料采购多晶硅等原材料及洗料加工服务，

２０１６

年度、

２０１７

年度、

２０１８

年度和

２０１９

年

１－６

月，公司相关采购金额分别为

１

，

３５６．４６

万元、

３

，

２０７．２８

万元、

３

，

７７３．６５

万元和

４７．９４

万元， 占公司当期营业成本的比重分别为

５４．５３％

、

５６．５３％

、

３６．８６％

和

１．０４％

。

截至本上市公告书签署日， 公司与阳光能源控股及其附属公司不存在关

联关系，但鉴于公司及公司主要股东、董事、高级管理人员与阳光能源控股及

其附属公司历史上曾经存在的上述关系， 公司经营可能存在受到阳光能源控

股及其附属公司影响的风险。

（六）业务模式风险

１

、产品与原材料纯度差异较小、材料质量波动风险

公司采购的多晶硅原材料纯度通常为

８

到

９

个

９

，公司生产并销售的集成

电路刻蚀用单晶硅材料纯度为

１０

到

１１

个

９

。 纯度是公司产品的重要参数指标

之一， 从纯度参数看公司产品与原材料的纯度差异较小， 约为

１－２

个数量

级；如果公司采购的原材料质量不稳定，可能对公司产品品质产生一定不利

影响。

２

、主要产品出口比例较高的风险

全球范围内主要刻蚀机生产厂商和刻蚀用硅电极制造厂商主要位于日

本、韩国和美国，因此公司产品主要出口日本、韩国和美国。 报告期各期，公司

出口日本、 韩国和美国的合计业务收入分别为

４

，

３３３．４５

万元、

１２

，

６３６．５８

万元、

２８

，

１５０．５１

万元和

１４

，

０７４．４５

万元， 占主营业务收入的比例分别为

９８．０５％

、

１００．００％

、

９９．６４％

和

９９．９０％

，公司产品几乎全部用于出口。 如未来相关国家在贸

易政策、关税等方面对我国设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有

效措施降低成本、提升产品竞争力，将导致公司产品失去竞争优势，从而对公

司经营业绩产生不利影响。

３

、机器设备资产种类较少、金额较小

公司专注于集成电路刻蚀用单晶硅材料的生产， 机器设备主要为单晶生

长设备，种类较少、金额较小，报告期各期末公司机器设备原值分别为

８９０．１６

万元、

３

，

２３２．３６

万元、

５

，

７２５．７３

万元及

８

，

１８９．２４

万元， 机器设备账面价值分别为

６５３．４８

万元、

２

，

８３４．０８

万元、

４

，

９２２．７８

万元及

７

，

０８１．２５

万元。 报告期内公司机器

设备主要从晶盛机电采购，公司可能面临因机器设备资产种类较少、金额较小

导致对单一设备供应商依赖的风险。

４

、部分客户与供应商重合

报告期内部分客户同为公司客户和供应商， 公司向上述客户销售刻蚀用

单晶硅材料并采购部分高纯度石英坩埚及少量研发用单晶硅材料， 具有商业

合理性。 公司部分客户与供应商重合的情形可能对公司生产经营产生一定影

响。

５

、业务波动风险

公司主要生产集成电路刻蚀用单晶硅材料， 产品主要向下游集成电路刻

蚀用硅电极制造商销售。 硅电极制造商对公司产品进行机械加工形成硅电极

产品，最终销售给刻蚀机制造商或直接向芯片制造商销售。

部分规模较大的电极生产商除机械加工硅电极外， 仍自行保有一定规模

的集成电路刻蚀用单晶硅材料自用产能。在行业上升周期，主要客户对单晶硅

材料的增量需求主要通过外购满足，而在行业下行周期，主要客户因具备一定

的单晶硅材料生产能力，外购单晶硅材料的规模可能下降。 因此，公司作为行

业内主要的集成电路刻蚀用单晶硅材料生产企业， 在行业下行周期中可能面

临较高的业务波动风险。

（七）募集资金投资项目的实施风险

公司本次募集资金投资项目包括

８

英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设

项目和研发中心建设项目，拟投入募集资金总额为

１１０

，

２００．２２

万元，高于

２０１８

年度公司营业收入规模

２８

，

２５３．５７

万元以及

２０１８

年末公司总资产规模

３６

，

０９６．６２

万元。 相对于公司现有规模而言，本次募集资金投资规模较大，且项目投资期

较长，如果募集资金投资项目业绩无法实现预期效益，可能对公司财务状况和

经营成果造成较大不利影响。

公司现有产品及募投项目产品均需要采用直拉法工艺进行制造， 两者

在生产工艺方面存在相似度和相通性， 涉及的重点技术领域均涵盖了固液

共存界面控制技术、电阻率精准控制技术、引晶技术等方面。 但由于两者应

用领域不同，对具体技术参数指标的要求不同，两者在各自生产环节的参数

设定、调整及控制方面存在着一定的差异，其中公司现有产品对大直径晶体

控制的要求较高，而在晶体纯度及缺陷率控制方面，募投项目产品对生产工

艺的要求更高。公司本次募集资金投资项目实施涉及新的技术领域，需要较

高的研发投入， 公司突破相关技术并实现募投项目产品量产存在一定不确

定性，因此本次募集资金投资项目研发风险较高，存在进入新领域的技术风

险。

公司现有客户包括三菱材料、

ＳＫ

化学、

ＣｏｏｒｓＴｅｋ

、

Ｈａｎａ

等半导体材料行业

企业，而募投项目产品目标客户群体为芯片制造商，主要包括台湾积体电路制

造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司等企业，两者并不重叠，公

司拓展募投项目产品下游客户存在一定难度和不确定性； 同时募投项目产品

所在细分市场的市场集中度较高，新进入者面临的市场竞争较为激烈，公司募

投项目实施存在市场竞争风险。 如果公司不能成功开发募投项目产品下游客

户或开发进度不及预期或无法有效应对市场竞争， 将会对公司未来经营业绩

产生不利影响。

（八）供应商集中风险

公司生产用原材料主要为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等，其

中高纯度多晶硅的终端供应商为瓦克化学， 高纯度石英坩埚的主要供应商为

ＳＵＭＣＯ ＪＳＱ

，公司高纯度多晶硅和高纯度石英坩埚的采购渠道较为单一，主

要依赖瓦克化学、

ＳＵＭＣＯ ＪＳＱ

等主要供应商；

２０１６

年度、

２０１７

年度、

２０１８

年度

和

２０１９

年

１－６

月， 公司向前五大原材料供应商的采购金额合计占总采购金额

比例分别为

８７．３３％

、

８３．０９％

、

８３．３３％

和

７５．５２％

，采购集中度较高。

如果公司主要供应商交付能力下降，公司原材料供应的稳定性、及时性和

价格均可能发生不利变化，从而对公司的生产经营产生不利影响。公司存在原

材料采购渠道单一、依赖主要供应商及供应商集中的风险。

（九）毛利率下滑风险

２０１６

年度、

２０１７

年度、

２０１８

年度和

２０１９

年

１－６

月，公司主营业务毛利率分别

为

４３．７３％

、

５５．１０％

、

６３．７７％

和

６７．２５％

，报告期内逐年增长。 与可比公司相比，公

司毛利率较高。近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化，公司后续经营

面临因下游市场需求变化和行业竞争加剧导致公司毛利率下滑的风险。

三、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行

股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书 “报告期” 指：

２０１６

年度、

２０１７

年度、

２０１８

年度及

２０１９

年

１－６

月。

本上市公告书中数字一般保留两位小数， 部分合计数与各数值直接相加

之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

２０２０

年

１

月

１４

日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔

２０２０

〕

１００

号批

复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。 具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书

和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起

１２

个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，

应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司

Ａ

股股票科创板上市已经上海证券交易所 “自律监管决定书

［

２０２０

］

５１

号”批准。公司发行的

Ａ

股股票在上海证券交易所科创板上市，公司

Ａ

股股本为

１６

，

０００．００００

万股（每股面值

１．００

元），其中

３

，

６５６．６６６７

万股股票将

于

２０２０

年

２

月

２１

日起上市交易。 证券简称为 “神工股份”， 证券代码为

“

６８８２３３

”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点：上海证券交易所

（二）上市板块：科创板

（三）上市时间：

２０２０

年

２

月

２１

日

（三）股票简称：神工股份；股票扩位简称：神工半导体

（四）股票代码：

６８８２３３

（五）本次发行完成后总股本：

１６０

，

０００

，

０００

股

（六）本次

Ａ

股公开发行的股份数：

４０

，

０００

，

０００

股，均为新股，无老股转让

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

３６

，

５６６

，

６６７

股

（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：

１２３

，

４３３

，

３３３

股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：

１

，

８４５

，

８６９

股，

全部由保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获得配售。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司无控股股东、实际控制人。 公司股东矽康及其一致行动人晶励投资、

旭捷投资与公司股东更多亮所持的

７

，

６６４．１８４７

万股股份自上市之日起

３６

个月

内不得交易；北京创投基金、

６２６

控股、航睿飏灏、晶垚投资所持的

４

，

３３５．８１５３

万股股份自上市之日起

１２

个月内不得交易。

（十一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期

限及股东减持及减持意向的承诺

详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”

（十二）本次上市股份的其他限售安排

１

、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公

司所持的

１

，

８４５

，

８６９

股股票的限售期为

２４

个月，自本次公开发行的股票在上交

所上市之日起开始计算。

２

、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基

金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，

１０％

的最终获配账

户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置

６

个月的限售期，自本次公开发

行的股票在上交所上市之日起开始计算。 本次发行参与网下配售摇号的共

有

１

，

４８１

个账户，

１０％

的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为

１４９

个。 这部分账户对应的股份数量为

１

，

５８７

，

４６４

股，占网下发行总量的

６．９２％

，

占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的

４．１６％

，占本次发行总数量

的

３．９７％

。

（十三）股票登记机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为

３４．６７

亿元， 公司

２０１７

年度、

２０１８

年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利

润分别为

４

，

４９０．０２

万元和

１０

，

６５７．６０

万元， 净利润均为正且累计净利润不低于

人民币

５

，

０００

万元，公司

２０１８

年度经审计的营业收入为

２８

，

２５３．５７

万元，最近一

年净利润为正且营业收入不低于人民币

１

亿元，满足在招股说明书中明确选择

的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》

第

２．１．２

条第（一）项的标准：

“（一）预计市值不低于人民币

１０

亿元，最近两年净利润均为正且累计净利

润不低于人民币

５０００

万元，或者预计市值不低于人民币

１０

亿元，最近一年净利

润为正且营业收入不低于人民币

１

亿。 ”

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称 锦州神工半导体股份有限公司

英文名称

Ｔｈｉｎｋｏｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｊｉｎｚｈｏｕ Ｃｏｒｐ．

统一社会信用代码

９１２１０７０００７２１５９９３４１

注册资本

１２０

，

０００

，

０００

元人民币（本次发行前）

法定代表人 潘连胜

成立日期

２０１３

年

７

月

２４

日（

２０１８

年

９

月

２５

日整体变更为股份有限公司）

住所 辽宁省锦州市太和区中信路

４６

号甲

邮编

１２１０００

公司电话

０４１６－７１１９８８９

公司传真

０４１６－７１１９８８９

公司网址

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｗｗｗ．ｔｈｉｎｋｏｎ－ｃｎ．ｃｏｍ ／

电子信箱

ｉｎｆｏ＠ｔｈｉｎｋｏｎ－ｃｎ．ｃｏｍ

信息披露与投资者关

系部门

证券部

信息披露与投资者关

系负责人

／

董事会秘书

袁欣

信息披露与投资者关

系负责人电话

０４１６－７１１９８８９

经营范围

生产、销售半导体级硅制品。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动。 ）

主营业务

公司是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商，主营业务为集成电路

刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售。 公司生产的集成电路刻蚀用单晶硅

材料纯度为

１０

到

１１

个

９

，量产尺寸最大可达

１９

英寸，产品质量核心指标达到国

际先进水平，可满足

７ｎｍ

先进制程芯片制造刻蚀环节对硅材料的工艺要求。公

司为国内极少数能够实现大尺寸、高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料稳定量

产的企业之一。 凭借先进的生产制造技术、高效的产品供应体系以及良好的

综合管理能力，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，公司已成功进入国

际先进半导体材料产业链体系，形成了一定的品牌优势。

所属行业

根据《上市公司行业分类指引》（

２０１２

年修订）分类，公司所处行业为非金属矿

物制品业（分类代码：

Ｃ３０

）。

二、控股股东及实际控制人基本情况

（一）公司无控股股东、无实际控制人

公司不存在持股

５０％

以上的股东， 本次发行前持有公司

５％

以上股份的股

东为更多亮、矽康和北京创投基金，分别持有公司

３０．８４％

、

２９．６３％

、

２９．２８％

的股

份，持股比例接近。

公司股东矽康、晶励投资、旭捷投资及潘连胜、袁欣已签署一致行动协议，

约定在行使公司股东大会召集权、提案权、投票权等事项上采取一致行动。 截

至本上市公告书签署日，除上述一致行动协议外，公司未收到股东关于存在其

他一致行动关系的声明或协议。如合并计算一致行动人持有的公司股份，本次

发行前矽康及其一致行动人、 更多亮、 北京创投基金分别持有公司

３３．０４％

、

３０．８４％

、

２９．２８％

的股份，持股比例接近。

公司章程及其他内部治理制度中不存在关于特别表决权股份、 协议控制

架构或关于董事、高级管理人员提名、任免等方面的特殊安排。

最近

２

年，公司股权结构及控制结构未发生重大变化。

（二）对公司有重大影响的股东情况

矽康及其一致行动人、更多亮、北京创投基金为持有公司

５％

以上股份的

股东，且通过提名董事对公司具有重大影响。 上述股东的具体情况如下：

１

、矽康

成立时间

２０１２

年

１２

月

２０

日

注册资本

２

，

０４０

万元

实收资本

２

，

０４０

万元

注册地和主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验区金藏路

５１

号

１９２０

室

主营业务 投资

与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争或上下游关系

股东构成

股东 持股比例

潘连胜

７５％

袁欣

２５％

合计

１００％

实际控制人 潘连胜

最近一年及一期财务数据 （最

近一年财务数据经上海烨韬会

计师事务所（普通合伙）审计，

最近一期财务数据未经审计）

单位：万元

项目

２０１９

年

６

月

３０

日

／ ２０１９

年

１－６

月

２０１８

年

１２

月

３１

日

／ ２０１８

年度

总资产

４

，

１７０．３０ ３

，

９８８．５２

净资产

４

，

１４６．９５ ３

，

３２１．７９

净利润

５

，

２３９．４９ －５１．７１

２

、晶励投资

成立时间

２０１８

年

２

月

１１

日

注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路

８８

号

１

幢

４０１

室

Ｂ

区

Ｎ００１０

主营业务 除投资本公司外，未开展其他业务

与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争或上下游关系

出资人构成

合伙人名称 合伙人类型 出资比例

袁欣 有限合伙人

９９．１６％

李春花 有限合伙人

０．４２％

上海和芯 普通合伙人

０．４２％

合计

１００．００％

晶励投资执行事务合伙人上海和芯为袁欣持股

１００％

的公司，基本情况如

下：

成立时间

２０１８

年

９

月

５

日

注册资本

５０

万元

注册地和主要生产经营地 上海市奉贤区青村镇奉柘公路

３１０８

号

１７８２

室

主营业务 投资

与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争或上下游关系

股东构成

股东 持股比例

袁欣

１００％

实际控制人 袁欣

３

、旭捷投资

公司股东旭捷投资为公司员工持股平台， 其基本情况及人员构成情况如

下：

成立时间

２０１８

年

２

月

１１

日

注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路

８８

号

１

幢

４０１

室

Ｂ

区

Ｎ００１８

执行事务合伙人 袁欣

合伙人构成

合伙人 在公司的职务 合伙人类型 出资比例

李春花 销售部科长 有限合伙人

６．６０％

徐跃光 销售部副部长 有限合伙人

６．６０％

赵宁宁 供应链部副部长 有限合伙人

６．６０％

哲凯 制造部副部长、监事 有限合伙人

６．６０％

方华 制造部拉晶科科长、监事 有限合伙人

６．６０％

孙鹏 制造部加工科科长 有限合伙人

６．６０％

戴志辉 设备部科长 有限合伙人

６．６０％

韩刚 制造部维修科科长 有限合伙人

６．６０％

何翠翠

技术研发部兼

信息技术部科长

有限合伙人

６．６０％

秦朗 技术研发部科长 有限合伙人

６．６０％

金海龙 销售部科长 有限合伙人

６．６０％

李珍珍 质量部科长 有限合伙人

６．６０％

刘晴 人事部科长、监事 有限合伙人

６．６０％

王芳 财务部科长 有限合伙人

６．６０％

潘一鸣 福建精工总经理助理 有限合伙人

６．６０％

袁欣

董事、副总经理、

董事会秘书

普通合伙人

１．００％

－ －

合计

１００．００％

旭捷投资遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则设立。旭捷投资的合伙

人均为公司员工，自旭捷投资设立以来，合伙人构成未发生变更。 参与旭捷投

资的公司员工均以各自自有的货币资金及时足额缴纳对旭捷投资的出资，与

其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。

参与旭捷投资的员工已通过签订合伙协议的方式建立健全持股在平台内

部的流转、退出以及股权管理机制，遵循“闭环原则”运行。 旭捷投资不在公司

首次公开发行股票时转让股份， 并已承诺自公司上市之日起

３６

个月内不转让

或者委托他人管理持有的公司的股份，也不提议由公司回购该部分股份。公司

上市前及上市后的锁定期内，员工所持旭捷投资合伙企业份额拟转让的，只能

向旭捷投资执行事务合伙人指定的旭捷投资其他合伙人或经公司董事会审议

批准的公司其他员工转让。

旭捷投资不属于私募投资基金， 未在中国证券投资基金业协会履行私募

投资基金登记备案手续。

４

、更多亮

成立时间

１９９０

年

１２

月

１１

日

注册资本

１０

，

０００

港元

实收资本

１０

，

０００

港元

注册地和主要生产经营地

２０Ｆ Ｃｏｒｎｅｌｌ Ｃｅｎｔｒｅ

，

５０ Ｗｉｎｇ Ｔａｉ Ｒｏａｄ

，

Ｃｈａｉ Ｗａｎ

，

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

主营业务 投资

与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争或上下游关系

股东构成

股东 持股比例

Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ９９％

庄坚毅

１％

合计

１００％

实际控制人 庄坚毅

最近一年及一期财务数据 （最近

一年财务数据经

Ｔｈｏｍａｓ Ｓｏ ＆

Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＣＰＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ

审计， 最近

一期财务数据未经审计）单位：万

港元

项目

２０１９

年

６

月

３０

日

／ ２０１９

年

１－６

月

２０１８

年

１２

月

３１

日

／ ２０１８

年

度

总资产

４

，

２８２．２４ ３

，

７１６．６３

净资产

３

，

６９４．４９ ３

，

１１４．５１

净利润

８１．０５ ２４７．６１

更多亮股东

Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

为庄坚毅持股

１００％

的公司，基

本情况如下：

成立时间

１９９１

年

１０

月

１

日

注册资本

５

万美元

注册地和主要生产经营地

Ｔｈｅ ｏｆｆｉｃｅｓ ｏｆ Ｅａｓｔ Ａｓｉａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

（

ＢＶＩ

）

Ｌｔｄ

，

Ｅａｓｔ Ａｓｉａ

Ｃｈａｍｂｅｒｓ

，

Ｐ．Ｏ． Ｂｏｘ ９０１

，

Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ

，

Ｔｏｒｔｏｌａ

，

Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ

Ｉｓｌａｎｄｓ

主营业务 投资

与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争或上下游关系

股东构成

股东 持股比例

庄坚毅

１００％

实际控制人 庄坚毅

５

、北京创投基金

成立时间

２０１２

年

１２

月

２０

日

注册地和主要生产经营地 北京市海淀区海淀南路

３０

号

５１７

房间

主营业务 非证券业务的投资、投资管理、咨询

与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争或上下游关系

出资人构成

合伙人名称 合伙人类型 出资比例

国信弘盛创业投资有限

公司

有限合伙人

２５．００％

航天科工资产管理有限

公司

有限合伙人

１６．６７％

中关村发展集团股份有

限公司

有限合伙人

１６．６７％

中关村科技园区海淀园

创业服务中心

有限合伙人

１６．６７％

中国航天科工集团有限

公司

有限合伙人

８．３３％

航天科工创业投资有限

责任公司

有限合伙人

８．３３％

航天江南集团有限公司 有限合伙人

７．５０％

科工基金管理公司 普通合伙人

０．８３％

合计

１００．００％

最近一年及一期财务数据（最近

一年财务数据经瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）审计，最近

一期财务数据未经审计）

单位：万元

项目

２０１９

年

６

月

３０

日

／ ２０１９

年

１－６

月

２０１８

年

１２

月

３１

日

／ ２０１８

年

度

总资产

６８

，

３７３．７１ ６７

，

８６０．０２

净资产

６８

，

３７３．７１ ６７

，

８６０．０２

净利润

７５０．５３ ４

，

１４７．９５

本次发行后，发行人与上述股东的股权结构控制关系图如下：

注：潘连胜、袁欣、晶励投资和旭捷投资系矽康一致行动人。

本次发行后，矽康及其一致行动人、更多亮、北京创投基金分别持有公司

２４．７７％

、

２３．１３％

、

２１．９６％

的股份。

保荐机构（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司

２０２０

年

２

月

２０

日

（下转

A14

版）


